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020 8M SMT HDR ASSY (VTC)MATERIAL

SEE TABLE-1
FINISH/COLOR CUSTOMER DRAWING NO

SEE TABLE-1 DRAWING KH1300008
WEIGHT LOC RESTRICTED TO SIZE SCALE SHEET REV

A2 5:1 1 OF 1 C

PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC
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THIRD ANGLE PROJECTION

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED MM

UNIT

REV REVISION RECORD DATE DRWNCHKD APVD

A RELEASED 23.JUL'13 GR SJ

B REVISED(RD-2018-068) 22.AUG'18 KH SH MJ

C REVISED(RD-2019-049) 2019.03.29 KH SH CY

020 8M SMT HDR ASSY (VTC)
KH1300008-20 8 LCP/BLACK

KH1300008-10 8 LCP/NATURAL

DESCRIPTION PART NO. POS MATERIAL/COLOR

도면 배포 이력 관리(설계 변경 이력)
REV. DATE 수정내용 수정배경(원인 ) 결과 EC.NO EC NO./ 비고

1

A 2013.07.23 양산도면 배포

2017.04.24 담당자변경 및 도면정리 담당자변경
 박창호 -> 박광현

B 2018.08.22 COVER 재질 표기 오류 수정COVER 재질 표기 오류 RD-2018-068

2018.12.05 COVER 변경 검토
 - 품질보증(최진석책임 요청)

고객사 비젼검사를 위해 COVER 형상변경
검토로 020 D와 공용화 적용 검토

설변 미확정 - 고객 4M 대상으로 고객사
검토 후 품질에서 확정 메일 공지 예정

C 2019.03.29 COVER 변경
 -품질보증 요청사항
020 D COVER 공용화

비젼 검사 적용
020 D 공용화

RD-2019-049 2019.03.18 품질팀(최진석책임) 메일 참조.

NOTE.
1. GENERAL TOLERANCE : 0.3, 3.0
2. HSG DESCRIPTION : SEE TABLE-1
3. MATERIAL 
   - HDR HSG : LCP
   - SOLDER PEG : COPPER ALLOY, POST-TIN
   - TAB TML : COPPER ALLOY, POST-TIN
   - COVER : LCP(BLACK)

ASSEMBLY WITHOUT COVER ASSEMBLY WITH COVER

TABLE-1

( DELIVERY CONDITION)

CIRCUIT NO.
UJU LOGO.

CAVITY MARK

SCALE  3:1

HDR HSG

TAB TML
SOLDER PEG SCALE  3:1

COVER

PCB PATTERN

CIRCUIT NO.1
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